
SCHROFF

24830-003 MONTAGEHALTERUNG, INTERSCALE, FÜR 70 MM FLEXIBLEN
WÄRMELEITKÖRPER (FHC), AMD CPU

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausgelegt für ATX/ITX/Mini ITX & COM mit Intel Core-i-Prozessoren und AMD-Prozessoren mit den folgenden Sockeln: Intel:
LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Nutzt Sperrzonen, um andere Leiterplattenkomponenten nicht zu stören.

Konstruiert zur Montage des flexiblen 70-mm Wärmeleiters auf der CPU

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Halter

Produktfamilie: Interscale

Typ: CPU-Adpater

Passend zu: Gehäuse

Anzahl pro Packung: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Mit der Montagehalterung kann der Benutzer einen Prozessor von Intel oder AMD montieren.
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